










































































专利名称(译) 包括电源的晶片规格封装件

公开(公告)号 CN103180240A 公开(公告)日 2013-06-26

申请号 CN201180051580.1 申请日 2011-04-26

[标]申请(专利权)人(译) 美敦力公司

申请(专利权)人(译) 美敦力公司

当前申请(专利权)人(译) 美敦力公司

[标]发明人 RJ奥布莱恩
JK戴
PF格里什
MF马特斯
DA鲁本
MK格里夫

发明人 R·J·奥布莱恩
J·K·戴
P·F·格里什
M·F·马特斯
D·A·鲁本
M·K·格里夫

IPC分类号 B81C1/00 A61B5/00

CPC分类号 H01L23/12 A61B5/0031 A61B5/01 A61B5/03 A61B5/11 A61N1/37211 A61N1/3758 B81B2201/0214 
B81B2207/012 B81C1/0023 H01L23/58 H01L25/0655 H01L2223/6677 H01L2224/16145 H01L2224
/16225 H01L2924/1461 H01L2924/15153 H01L2924/15192 H01L2924/15313 H01L2924/16195 
H01L2924/16251 H01L2924/19105 H01L2924/00

优先权 61/406961 2010-10-26 US
13/016253 2011-01-28 US

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种医疗器械包括第一基片、第二基片、控制模块以及储能装置。第一
基片包括第一半导体材料和第一绝缘材料中的至少一种。第二基片包括
第二半导体材料和第二绝缘材料中的至少一种。第二基片接合至第一基
片，使得第一和第二基片在该第一和第二基片之间形成封围空腔。控制
模块设置在封围空腔中。控制模块构造成起到确定患者的生理学参数以
及将电刺激输送至患者中的至少一种功能。储能装置设置在空腔内，并
且构造成为控制模块供给电力。
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